
VEREIN 
DEUTSCHER
INGENIEURE

Reinraumtechnik
Qualität, Erzeugung und Verteilung von

Reinstwasser
Mikroelektronik und andere technische Anwendungen

Cleanroom technology
Quality, production and distribution of

ultrapure water
Microelectronics and other technical applications

VDI 2083

Blatt 13.2 / Part 13.2

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

VDI-Handbuch Technische Gebäudeausrüstung, Band 2: Raumlufttechnik

VDI-RICHTLINIEN
Z

u 
be

zi
eh

en
 d

ur
ch

 / 
A

va
ila

bl
e 

at
 B

eu
th

 V
er

la
g 

G
m

bH
, 1

07
72

 B
er

lin
 –

 A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 ©

 V
er

ei
n 

D
eu

ts
ch

er
 In

ge
ni

eu
re

 e
.V

., 
D

üs
se

ld
or

f 2
00

9

V
er

vi
el

fä
lt

ig
u

n
g

 –
 a

u
ch

 f
ü

r 
in

n
er

b
et

ri
eb

lic
h

e 
Z

w
ec

ke
 –

 n
ic

h
t 

g
es

ta
tt

et
 / 

R
ep

ro
d

u
ct

io
n

 –
 e

ve
n

 fo
r 

in
te

rn
al

 u
se

 –
 n

o
t 

p
er

m
it

te
d

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

 
ICS 13.040.35

Januar 2009 
January 2009

The German version of this guideline shall be taken as authorita-
tive. No guarantee can be given with respect to the English trans-
lation.
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Vorbemerkung
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, 
sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die 
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesell-
schaft für Reinraumtechnik (SRRT) hingewiesen.

Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe so-
wie ergänzende Informationen sind im Internet unter 
www.vdi-richtlinien.de/2083 abrufbar.

Einleitung
In einigen Bereichen der Technik, z. B. in der Mikro-
elektronik, der Feinmechanik, der Lebensmittelin-
dustrie, der Pharmazie und der Medizintechnik usw., 
werden besondere Anforderungen an die Reinheit der 
Raumluft, der eingesetzten Betriebsmittel, des Ar-
beitsplatzes (Oberflächen, Maschinen, Werkzeuge), 
der Prozessmedien (Gase, Flüssigkeiten, Chemika-
lien) sowie der Personen gestellt.
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Preliminary note
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the guideline VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, 
reproduction (photocopying, micro copying), storage 
in data processing systems and translation, either of 
the full text or of extracts.

The use of this guideline without infringement of copy-
right is permitted subject to the licensing conditions 
specified in the VDI notices (www.vdi-richtlinien.de). 

We wish to express our gratitude to all honorary con-
tributors to this guideline.

In the context of this guideline, particular attention is 
drawn to the cooperation with the Swiss Society for 
Contamination Control (SRRT).

A list of all parts of this series of guidelines currently 
available or to be published, as well as supplementary 
information can be obtained on the Internet at 
www.vdi-richtlinien.de/2083.

Introduction
In some fields of technology – examples include mi-
croelectronics, precision mechanics, the food and 
pharmaceutical industries and medical technology, 
etc. – particular requirements are to be fulfilled by the 
cleanliness of the room air, the equipment used, the 
workstations (surfaces, machines, tools), the process 
media (gases, liquids, chemicals) and the personnel. 
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